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5项参展产品获得EDI CON CHINA 2018创新奖
北京，2018年3月20日——高频和高速、模拟和数字电子

设计工程师的年度盛会EDI CON China 2018（电子设计创新大

会）今天在国家会议中心隆重举行。主办方为参展的5项产品

颁发了EDI CON China 2018创新奖。

EDI CON已举办过5届。在历届大会上展出过很多令人印

象深刻的创新产品。为了让更多的业界同仁了解和使用EDI 
CON China展出的创新产品。组委会从这届大会开始设立了

EDI CON China创新奖，此奖项旨在表彰过去一年中对行业影

响最大的产品，这些产品为实现下一代电子设计创新提供了必

要的工具。

EDI CON China 2018创新奖获奖产品如下：

测试测量设备：Focus Microwaves的MPT-110200多用途阻

抗调节器。MPT-110200是业界首个超宽带同轴20-110GHz多用

途调节器，它有独特的阻抗调节方案，可以非常方便地做在片

或封装器件的负载牵引测量。内置的3个独立探针可以分别改

变基波、二次谐波和三次谐波频率下的阻抗，实现谐波负载牵

引测量。

软件/EDA（电子设计辅助工具）：ANSYS Discovery Live 
(即时3D仿真)。Discovery Live提供即时3D仿真，与直接几何

建模紧密结合，可实现交互式设计探索和快速产品创新。

半导体：Analog Devices AD9375——集成式双射频收发

器。AD9375芯片提供双通道发射器和接收器、集成式合成

器、全集成的数字预失真执行器和适配引擎、数字信号处理

功能，频率范围300MHz至6GHz，支持100MHz信号带宽。

AD9375在频分双工和时分双工应用中提供3G/4G小蜂窝和大

规模MIMO设备所需的高性能和低功耗，其功耗低于5W。

组件、线缆和连接器：Pasternack PEM010——60GHz、
WR-15波导发射模块。Pasternack PEM010为一种高集成度的完

整毫米波发射模块，工作频率为57.0~64.8GHz的全球免许可频

段。适合用于千兆比特高速点对点无线通信链路的开发。

材料、印刷电路板和封装：R o g e r s  C o r p o r a t i o n 
XtremeSpeed RO1200——用于高速设计的层压板。RO1200层
压板的介电常数极低，只有3.05，在10GHz时的最大损耗因子

也只有0.0017。凭借这两点优势，RO1200层压板可提供卓越

的电路信号完整性，使信号偏移和串扰现象更少。

5G工业应用全球联盟成立
“工业互联与自动化5G联盟”（5G-ACIA）于4月初成

立，是自动化、工程和加工工业厂商与电信运营商及供应商

协同合作的全球论坛，该联盟还包括多家科研机构。26家
创始成员包括爱立信、德国人工智能研究中心、Fraunhofer 
Gesellschaft、博世、华为、英飞凌、英特尔、三菱、诺基亚、

西门子、沃达丰及横河电机等。随着工厂设备和传感器传输无

线数据量的迅速增加，拥有超高带宽和超低延迟等特性的5G
技术能够带来巨大的应用价值。5G-ACIA主席Andreas Müller
透露，该联盟首次将物联网领域重要成员与智能工厂聚集在一

起，让5G技术适应并满足全球的工业需求。爱立信5G工业项

目经理Mats Norin表示：5G将推动众多行业发展，还能够支持

各种用例驱动的多用途解决方案。我们需要建立相应的生态合

作体系以推动5G的早期部署，建立诸如5G-ACIA的新合作联

盟是其中至关重要的一环。

山东联通在青岛开通首个5G试点基站
4月18日，山东联通携手爱立信在青岛开通了首个5G试

点基站。这是中国联通在发改委组织实施的“5G规模组网建

设及应用示范工程”中开通的首个5G基站，实测速率达到

1.6Gbps。在示范工程中，爱立信将配合联通重点围绕5G领域

的eMBB（增强移动宽带）、URLLC（超可靠超低时延）等核

心业务展开多维度试验，未来会向网络云化、网络切片、控制/
用户面分离、Massive MIMO、可扩展的子载波间隔等革新技术

演进，并开发多样化的业务应用。该站点采用了爱立信最新的

5G NR预商用设备，使用3.5GHz的标准5G高宽频谱。无线数据

时延大幅度下降至1毫秒，这意味着无人驾驶、自动控制等高

新技术离现实更近了一步。1毫秒的时间，即便高铁以350km/
小时的速度飞驰，行驶距离也仅97毫米，这个网络反应速度足

以支持自动驾驶的安全需求和更多对时延敏感的工业级应用。

华为率先完成IMT-2020(5G)推进组
第三阶段NSA 5G核心网测试

北京，2018年4月12日——今日在中国信息通信研究院，

华为率先以100%通过率完成由IMT-2020(5G)推进组组织的中

国5G技术研发试验第三阶段基于非独立组网（NSA）的核心

网关键技术与业务流程测试。本次5G NSA测试是中国5G技术

研发试验测试的重要组成部分，对运营商早期快速实现5G商

用部署具有重要意义。本次测试基于华为的商用5G核心网解

决方案，完成了包括核心网CUPS(控制面与用户面分离)架构

下的网关选择、支持5G超高带宽、支持5G NR独立计费、支持

终端LTE与NR（5G新空口）双连接、终端接入能力管理等关

键功能的验证，同时验证了基于5G NSA标准的终端注册、业

务请求、移动性管理、会话管理等关键业务流程。

中兴通讯携手陕西联通商用Magic Pole微基站解决方案
近日，中兴通讯携手陕西联通在西安高新开发区长安通

讯产业园完成了微站解决方案Magic Pole的商用部署。中兴通

讯从易于部署、环境和谐、绿色节能等多个角度出发，推出了

Magic Pole解决方案，助力微基站的进一步应用，协助运营商

打造满足业务发展需要的移动网络。Magic Pole解决方案外形

美观大方，以路灯杆为载体，将Small Cell集成于杆体及广告

箱内部，采用无线回传方式，避免挖沟布置光钎，可实现基

站的快速部署。方案使用智能一体化太阳能路灯，不仅实现了

路灯的智能控制，还节省了大量电力费用。方案搭载户外小间

距全彩LED显示屏及监控设备，可提供便民信息及广告运营，

拓展运营商的基站增值业务；方案同时配备交直流备电可选方

案，提升基站运营可靠性。

是德科技与马恒达科技携手开发5G NR终端测试功能
是德科技近日宣布已经与马恒达科技携手合作，加速5G

终端的开发、验证以及最终的5G终端认证。作为一家领先的

技术公司，是德科技帮助企业、服务提供商和政府加速创新，

创造一个安全互联的世界。因此，客户将能够借助是德科技的

5G网络仿真解决方案，支持器件与芯片制造商设计和开发pre-
5G和3GPP 5G新空口（NR）芯片和终端。马恒达科技在美国

和印度设有多个实验室中心，拥有众多5G测试专家。他们将

为本次合作提供大力支持。

Qorvo携手D-Link通过网状网络增强Wi-Fi覆盖
Qorvo与D-Link已合作研发了全新的Wi-Fi解决方案，通

过网状网络提升家庭Wi-Fi的性能并扩大Wi-Fi的覆盖范围。

D-Link最近推出了全新的Covr双频段Wi-Fi系统和三频段Wi-Fi
系统，这两种系统都采用了Qorvo高功率、高效率5GHz功率放

大器RFPA5542，支持802.11ac Wave2多用户多路输入多路输出

设计方案，可充分增强家用Wi-Fi信号的输出功率，同时优化

效率，并降低功率消耗。Qorvo的功放还能够充分利用频带。
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是德科技荣获GTI移动技术创新突破奖
在2月23日巴塞罗纳举行的TD-LTE全球发展倡议（GTI）

会议上，是德科技荣获了移动技术创新突破奖。移动技术创

新突破奖主要是评比移动运营商、制造商和供应商在提高移动

通信使用率、扩展用户体验和帮助开拓商机方面所做出的突出

贡献，选出整个移动生态系统中取得突破性进步的创新技术。

GTI奖设立于2012年，其宗旨是表彰在各个细分市场的4G商

业化和演进以及5G发展过程中，业界企业所取得的成就和成

功。

是德科技创新推出了终端模拟器（UEE）解决方案。该方

案为窄带NB-IoT协议测试提供了灵活的体系结构，具备模拟

数万个NB-IoT物联网终端的能力，可以模拟复杂的物联网用

户使用场景，为运营商、系统设备厂家、垂直行业用户和研究

机构提供了一套先进的可灵活配置的NB-IoT基站网络性能验

证测试解决方案。

Xilinx技术支持打造5G“超互联”城市社会
赛灵思（Xilinx）近日宣布，英国布里斯托大学智能互联

网实验室采用赛灵思芯片技术部署并演示全球首个端到端5G
城市网络。这种灵活可编程的5G网络测试平台，包括使用多

种协议连接到5G虚拟基带池的5G NR无线电头端，具有的动

态低时延聚合与弹性带宽分配利用端到端SDN控制环境进入

光纤回程。此次5G网络测试平台上展示了“超互联（hyper-
connected）”智能城市环境中的用例，如增强现实、自治交

通与智能旅游等，该项目由英国政府数字文化传媒和体育部

（DCMS）资助。

Qorvo与NI联合演示业内首款5G RF前端模块
Qorvo与NI合作测试了首款市售5G RF前端模块(FEM)。

测试演示在英国伦敦举行的第20届GTI研讨会上首次展示。

Qorvo的QMI 19000 5G FEM将一个功率放大器和一个低噪声放

大器合并在一个封装内，专用于在3.4GHz频谱下运行的移动

设备。FEM测试采用先进的NIPXI系统进行，该系统可在一定

程度上帮助客户设计和测试5G技术，以尽早地在移动设备中

部署5G。借助NI PXI系统的灵活性，可使用各种波形快速测

试Qorvo的5G FEM设计，而且可以重复使用相同的硬件。PXI
测试系统以NI矢量信号收发器(VST)技术为基础，可实现更智

能化的自动测试。

是德科技与韩国电信合作
加速5G新空口测试方法的验证

是德科技近日宣布与韩国电信签署了谅解备忘录），携手

开发5G新空口（NR）技术和演进版的4G技术，加速5G的商业

化部署。是德科技将分享自己关于5G NR技术开发、5G基础设

施测试，以及Sub-6GHz和毫米波波段用户设备测试的指南和

见解。是德科技的专业技术将为OTA和毫米波波束赋形校准测

试方法的开发提供支持，韩国电信将使用这些方法开发相关的

测试程序。
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2018年3月16日，为期三天的2018慕尼黑

上海电子生产设备展圆满闭幕。联合同期举

办的慕尼黑上海电子展，本届慕尼黑上海电

子生产设备展（productronica China）的展览

面积和展商数量双双创下历史佳绩。今年展

会总面积达80,000平方米，同比上年增长了

16%。本届展会共吸引了来自23个国家和地区

的1,374家展商和77,765位观众的参与，展商

数量和观众数量同比上年分别增长了12%和

14%。

慕尼黑博览集团董事总经理Falk Senger先
生对2018慕尼黑上海电子生产设备展取得的

成绩非常满意：“慕尼黑上海电子生产设备

展已经成为行业重要的电子生产设备交流平

台。在这里，你可以接触到中国客户，分享

传递电子行业新趋势和新技术。今年展商和

观众数量都创造了历史最好成绩，慕尼黑博

览集团为电子行业构建了强大的全球信息交

流网络。”

随着信息技术的不断完善和应用，制造业生产方式正在

趋向智能化、网络化。因此，今年的慕尼黑上海电子生产设备

展以全球化的创新视野、理念与技术，帮助中国电子制造企业

打造了从传统自动化向完全互连和柔性系统飞跃的“智慧工

厂”。

多国技术携手为中国市场打造智慧工厂的梦幻生产线
近年来，我国政府出台了一系列旨在提升传统制造业的智

能制造业的优惠政策。“智慧工厂”将是制造业的未来，而电

子制造业已经朝着这个方向发展了第一步。

作为本届展会的关注焦点，SMT表面贴装技术创新演

示区不仅带来完整SMT产线，更为全行业呈现更完整的智

慧电装工厂解决方案。展会首次与宇丰凯合作，携手法国

Europlacer、英国Speedprint、美国BTU、韩国Koh Young、日

本Omron等参展设备商共同打造从物料库房到产线的整套工

艺流程，并真实演示信息化（MES）与智能库房、智能SMT
整线、智能物流机器人、智能工位、操作者的真实协作生产

过程。ASM旗下SIPLACE和DEK与锐德热力Rehm和欧姆龙

Omron联合展示以智能手机、汽车电子为应用的电子装配产

线。此外，FUJI, YAMAHA, Panasonic, JUKI, Mycronic, Kurtz 
Ersa, YXLON等知名SMT厂商也分别展示了他们的旗舰产品。

智能物流仓储：迈向“智慧工厂”的关键一步
机器人、智慧物流仓储与各种先进的自动化技术帮助电子

制造行业快速提升自动化程度、进而实现智能化生产，为未来

实现“智慧工厂”夯实根基。

2018电子生产设备展为电子制造业提供了一站式的解

决方案，并与业内人士分享“智能工厂的概念。FANUC发

那科、川崎机器人、NACHI那智不二越、FESTO费斯托、

UNIVERSAL ROBOTS等国内外知名工业机器人和自动化解决

方案巨擘联手打造了国内数一数二的电子制造自动化展示专

区，带来其最新的工业机器人、运动控制等自动智能化技术。

众多新品引领智慧工厂创新科技
慕尼黑上海电子生产设备展作为2018年开年后业内大秀，

在这场全球电子制造市场的盛宴中，行业内众多领军企业携

其首发新品强势登陆：线束巨头Schleuniger索铌格现场带来了

新款设备—CrimpCenter 36 SP和CrimpCenter 34 C；SMT厂商

Europlacer则在现场展示了展会首发2018年新品Lzero 3智能物

料储存柜；点胶技术名企诺信EFD更是带来了其全球首发新品

Liquidyn® P-Jet SolderPlus® 焊锡膏喷射系统。

多场高品质技术论坛，大咖云集共议行业未来
展会期间举办了多场行业论坛、技术竞赛和机器运作演

示活动。“中国电子制造创新论坛”围绕智慧工厂，邀请了国

内电子制造与自动化方面的专家与企业，针对性地为电子制造

行业介绍解决方案与技术，解决企业提升自动化水平和制造工

艺。“国际胶黏剂技术创新论坛”则是国内电子制造行业中少

有的以胶黏剂与点胶设备为主题的技术论坛，高级别的演讲嘉

宾和前瞻性的话题。“国际线束先进制造创新论坛”则聚焦了

新能源汽车线束解决方案和智能检测技术。“国际柔性与印刷

电子产业论坛”也邀请了国内外行业专家介绍印刷电子这一创

新电子制造技术的科研成果与实践经验。另外，电子制造技术

应用大赛围绕工艺改进、工程改进、如何提高一次通过率，如

何提高设备及生产线的效率和产生等，进行现场方案评选。

下一届慕尼黑上海电子生产设备展将于2019年3月20-22日
在上海举行。

2018慕尼黑上海电子生产设备展圆满闭幕
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